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	MWC26 上海 国际创新展团强势集结 共绘全球科技新图景
	当全球科技版图持续重构，中国早已不仅仅是"世界工厂"，而是引领5G、AI、机器人与智能制造浪潮的全球引擎。
	在这一背景下，第13届MWC26上海将以“众智启新”为主题，于2026年6月24日至26日在上海新国展开幕。它将再度成为中国科技生态与全球产业的"超级连接点"——来自预计 超过100个国家和地区的科技从业者与行业决策者将齐聚上海，共同定义下一个十年的智能时代格局。

	国际展团扩容：从亚洲到欧洲，技术无国界
	本届 MWC 上海的“国际创新展区”迎来了前所未有的豪华阵容，全球产业巨头与新兴力量在此交汇，构筑起一张真正无国界的创新网络。
	英国贸易与商业部（UK DBT）携"英伦创新天团"强势回归。英国作为欧洲估值最高的科技生态系统，向来是MWC系列活动的重要参与方。此次登陆上海，UK DBT不再局限于传统电信服务，而是重点瞄准软件化、5G专网及边缘计算生态，携6家英国深科技企业集体亮相，覆盖从芯片底层到人机交互的完整技术纵深：

	韩国庆尚道首次以官方展团身份亮相MWC上海。作为韩国先进制造的核心产业重镇，此番庆尚道携6家企业集体登场，覆盖从AI视觉到城市空中交通的完整技术光谱：
	联合国工业发展组织（UNIDO）与联合国儿童基金会（UNICEF）的参与，则将目光投向了科技如何向善的命题。UNICEF 将展示其最新的 “数字公域” 倡议，探讨如何利用数字连接改善最脆弱地区儿童的生存环境。这种“科技+人道主义”的视角，为展会注入了厚重的社会价值。

	从巴塞罗那到上海，国际展团的连续性参展，证明 MWC 上海已是全球科技企业不容错过的战略高地。
	思想领导力：政策领袖与行业灯塔
	MWC 上海不仅是技术秀场，更是全球通信与数字经济政策走向的"晴雨表”。本届MWC上海设置了四大会议主题——智能基建、智联共生、企业智变与移动 AI——全球顶尖科技行业的决策者将围绕这四个议题分享第一手前瞻洞察。

	亚洲荣耀时刻：GLOMO大奖首次落地上海
	加入MWC26上海：成为全球科技生态的一部分
	MWC26上海 | 2026年6月24日 - 26日 | 上海新国际博览中心（SNIEC）


